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Comprendre les necessitats de computacio, alimentacié, consum, interconnexié dels diferents components que

s'integren en un sistema digital.

Coneixer els diferents subsistemes d’'una placa de circuit imprés i la seva estructura.

Aprendre a seleccionar els components d’un sistema electronic.
Coneixer les diferents tecnologies de fabricacio de circuits impresos i dels dispositius (actius i passius) i connectors que

els componen.

Dominar I'Gs de les eines relacionades amb el desenvolupament de Hardware.
Coneixer el llenguatge VHDL, depurar-lo, compilar-lo i descarregar-lo a una placa amb FPGAs.

Habilitats

Analitzar la funcié i la tecnologia dels sistemes electronics comercials.
Dissenyar petites parts de circuits electronics digitals a partir d'especificacions.

Triar components adients pels requeriments donats.

Dissenyar moduls Hardware usant llenguatge VHDL.

Competéncies genériques

Capacitat d'analisi i sintesi
Resolucié de problemes

Capacitat d'organitzacio i planificacié
Treball en equip

Raonament critic

Capacitats previes
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Encara que no hi ha prerequisits establerts, és convenient que I'estudiant repassi: Electronica analogica, Estructura i Arquitectura
de computadors, Disseny de Sistemes Digitals

Continguts

Presentacio de |A’ assignatura

Presentacié de I'assignatura i el seu desenvolupament al llarg del curs.

M agnitudsfisiquesi dispositius electr onics basics

Corrents, voltatges, poténcies, ESD, Condensadors, resistencies, bobines, botons & commutadors,
1.Diodes, transistors, families de circuits integrats.

Introduccié alsHDLs

VHDL: llenguatge, modelat, simulacio i sintesi. Eines

Componentsintegrats

FPGAs, Microcontroladors, DSPs, Cls estandard, Memories

Components discrets

Reguladors de tensio, actuadors. Cristalls, oscil-ladors. Fotodiodes, LEDs, optoacobladors, fibra optica.
Sensors d'imatge, displays, sensors tactils. Bateries

PCBs

Encapsulats i connectors. Especificaci6 i disseny. Realitzacio de mascares, fabricacid, muntatge, test.

Subsistemes

Formats mecanics. Connectivitat amb i sense fils. Prototipatge i industrialitzacio.

M etodologia docent
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El centre del procés d aprenentatge és, sens dubte, e treball de I'alumne. L’estudiant aprén treballant,
essent la missié ddl professorat gjudar-lo en aguesta tasca (1) subministrant-li informacié o mostrant-li les
fonts on es pot aconseguir i (2) dirigint en la mesura que sigui possible els seus passos de manera que €
procés d’ aprenentatge pugui realitzar-se eficagment. En liniaamb aquestesidees, i d’acord amb els objectius
del’assignatura, el desenvolupament del curs es basa en les seglients activitats:

1. Practiques: Part de I'assignatura consisteix en desenvolupar un projecte practic. Aquest projecte s'organitzara en grups
de 2-3 estudiants. Els estudiants hauran d'anar desenvolupant, per parts, el projecte. Aquest plantejament del treball esta
orientat a promoure un aprenentatge actiu. Les practiques s'organitzen en 6 sessions de 2 hores, durant els mesos de
Novembre i Desembre. Es realitzen en régim de laboratori obert, amb dues fites definides que cal superar per tal d'aprovar
aquesta part i la entrega de una memoria del treball realitzat.

2. Classes magistrals: L'alumne adquireix els coneixements cientific-técnics propis de la assignatura assistint a les
classes magistrals i complementant-les amb I'estudi personal dels temes explicats. Les classes magistrals son les activitats en
les quals s’exigeix menys interactivitat a I'estudiant: estan concebudes com un métode fonamentalment unidireccional de
transmissié de coneixements del professor a I'alumne.

3.  Seminaris: Els seminaris sén classes amb més de treball de I'alumne i la seva missi6 es doble. D’'una banda es treballen
els coneixements cientific-técnics exposats en les classes magistrals per a completar la seva comprensio i aprofundir en ells.
Per a aix0 es desenvolupen activitats diverses, des de la tipica resolucié de problemes fins la discussio de casos practics.
D’altra banda, els seminaris sén el forum natural en el qual discutir en comu el desenvolupament del treball practic, aportant
els coneixements necessaris per a portar-lo endavant, o indicant on i com es poden adquirir. La missié dels seminaris és fer de
pont entre les classes magistrals i el treball practic, promovent la capacitat d’analisi i sintesi, el raonament critic, i la capacitat
de resoluci6 de problemes.

Avaluacio
L . 2a convocatoria
la convocatoria (febrer/juny) (juliol/setembre)
Avaluacio en grups Avaluacio individua
En aquesta part sA’avalua
individualment els coneixements
cientifico-técnics de la matéria
assolits per IA’alumne,aixi com la
seva capacitat dA'analisi sintesi, i de
resolucio de problemes.
LA’avaIua_tqiéindividual es portara a
terme mitjangant una prova escrita A la convocatoria de Juliol IA’alumne
<I-[if gte mso 9]> Normal 0 i ;
2:'[ falg falsefal tindra IA’oportunitat de millorar la nota
selasetase obtinguda a les proves dA’avaluacié

La qualificaci6  obtinguda en

IA'avaluacidndividual representara el | individual, perd no de la resta.
50% de la nota final de l'assignatura.

Aquest percentatge sA’augmentaal

75% en cas que IA’alumneno hagi

presentat els proposats  als

seminaris. Aquesta nota ha de ser

superior a 4 per poder fer mitja

amb Il'avaluacio grupal.
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Enllacos
Fabricant de FPGAs www.Xilinx.com
Fabricant de uC, DSP, Reguladors, etc Www.ti.com
Fabricant de uC, DSP, Reguladors, etc www.freescale.com

www.bdti.com
WWW.NXp.com
www.st.com
www.infineon.com
WWW.Samsung.com

Benchmarks

Fabricant de uC, DSP, Reguladors, etc
Fabricant de uC, DSP, Requladors, etc
Fabricant de uC, DSP, Reguladors, etc
Fabricant de memories, etc

Fabricant de memoaries, sensors d'imatge, etc

Fabricant de PCBs

Muntador de PCBs, mecaniques, teclats, prototips,...
Distribucié de components

Distribucié de components

Venda de Components i Subsistemes

Fabricant de PCBs

Distribucié de components complexos y plataformes embeded

Distribucié de components complexos v plataformes embeded

Distribucié de components complexos vy plataformes embeded

Fabricant de FPGAs

WWW.CYpress.com
www.lab-circuits.com
WWW.Ci psacircuits.com
www.farnell.com
WWW.I's-components.com
www.ondaradio.es
WWW.2Cisa.com
www.silica.com
www.ebv.com
WWW.arrow.com
www.altera.com
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